
VECTECH 974AW

BGA 植球回流臺

BGA REBALL REFLOW STATION

使用說明書

感謝您購買我們的產品，請妥善保管說明書，以便日後參考。
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1.安全說明

 本產品安裝使用過程中，必須嚴格遵守國家和使用地區的各項電氣安全規定。

 請斷開電源後，進行拆裝等操作，勿帶電操作。

 如果設備工作不正常，請聯繫供應商或本公司，不要以任何方式拆卸或更改

設備。對未經認可的維修或更改設備所導致的問題，本公司不承擔責任。

 設備工作中嚴禁觸摸加熱器以及外殼，防止高溫燙傷。

 工作區域內嚴禁使用易燃易爆的物體或溶劑。

 設備長時間不使用時，請撥掉電源線。

2.產品概述

本設備採用紅外加熱方式，閉環控溫原理，模擬回流爐溫度曲線對 BGA 晶片或 PCB 加熱回流，並

且可接入氮氣保護，符合更高要求的錫焊應用場景。

3.產品特點

 底部採用暗紅外發熱盤加熱，頂部採用高紅外加熱管加熱，全閉環溫度控制，溫度更均勻穩定。

 觸摸屏設置，實現更方便的人機交互，讓操控更簡單智能。

 模擬回流爐溫度曲線，程式控制，自動鎖定腔體，排除外部影響因素，保證焊接工藝要求。

 全流程氮氣保護，讓焊接工藝更可靠。



2

4.產品規格

總功率： 2700W

電源電壓： AC 220V

溫度範圍： 室溫～350℃

加熱區尺寸： 280mm×250mm

流程組數： 10 組

整機尺寸： 624 (W)×500(D)×308(H) mm

重量： 約 33.5 kg
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5.部件說明
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6.主介面說明
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7.操作

（1）用戶登錄

在主介面點擊“登錄”，可進入登錄介面。可選擇用戶類型登錄，初始密碼為空。
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登錄成功後，可修改密碼，如無需修改，可直接退出。（僅支持８位數字的密碼）

（2）程式設置及參數修改

在主介面點擊“程式設置”，可進入程式設置介面。若登錄用戶類型為作業員，則僅可以切換程式號，如

下圖

若登錄用戶類型為工藝工程師、管理員等，則可修改參數。（溫度單位：℃；時間單位：秒）

充氮氣：僅有時間設置；

第 1段～第 10 段為溫度曲線的流程，按需設置，當時間設為 0 時，該段不執行；
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冷卻：若時間設置為 0，則降溫至頂部、底部溫度均小於設置值，流程結束。若時間設置不為 0，則按所

設置時間冷卻。

上限＼下限：每一段溫度結束時，判斷實際溫度與設置溫度的偏差，若超出則報警停機。

（3）設備調試

登錄管理員後，在主介面點擊“設備調試”，可進入設備調試介面，按需測試設備。

預留校準入口，本臺設備已校準好。
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（4）系統調試

登錄設備管理員後，在主介面點擊“系統設置”，可進入系統設置介面，此介面為預留，暫無設置項。

8.故障說明

當出現故障狀態時，後面顯示的數值為故障代碼，以十六進制數顯示，如下表

位 說明

Bit15 底部底於下限報警

Bit14 頂部底於下限報警

Bit13 底部超過上限報警

Bit12 頂部超過上限報警

Bit11--Bit8 超溫報警的程式段

Bit7 流程中門被打開

Bit6 流程中頂部流量異常

Bit5 流程中底部流量異常

Bit4 ---

Bit3 保護電路回饋故障狀態

Bit2 保護溫度感測器異常

Bit1 底部溫度感測器異常

Bit0 頂部溫度感測器異常
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故障代碼表

舉例 1：若顯示故障代碼為 C100，轉換為二進位，則 Bit15、Bit14、Bit8 為 1，說明是頂部和底部溫度均低

於下限報警，且是在第 1 段溫度產生的報警。

舉例 2：若顯示故障代碼為 0080，轉換為二進位，則 Bit7 為 1，說明是流程中門被打開（門磁感測器未檢測

到信號）。

舉例 3：若顯示故障代碼為 000C，轉換為二進位，則 Bit3、Bit2 為 1，說明是保護溫度感測器異常，通常為

超過感測器溫度上限，並且觸發了硬體保護。
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